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当社グループを取り巻く経営環境当社グループを取り巻く経営環境

外部環境
①前第４四半期からの半導体市況悪化
②６月以降反転の兆しはあったが、世界的な経済
パニックが起こり金融収縮

③半導体メーカー各社の設備投資延期・凍結が相次ぐ

内部環境
①ＬＥＤ装置・金型の売上高7.8億円
②新製品の開発計画（ｼﾝｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ、ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ）
③金型の短納期化推進
④生産キャパアップ（九州事業所第２工場着手）
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四半期別受注高四半期別受注高推移推移
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半導体メーカー各社の設備投資延期・凍結が相次ぐ
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全世界モールディング装置市場シェア全世界モールディング装置市場シェア
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業況が苦しいときこそ、シェアアップのチャンス

５

TOWA Corporation

２００９年３月期２００９年３月期 下期重点戦略下期重点戦略

金型の短納期化

生産キャパアップ、リピート金型の拡販

新製品の市場投入

①シンギュレーション新装置（自社製ダイサー）

②コンプレッションモールド量産機

③ＬＥＤ量産機（ＬＥＤメーカーからの強い要望）
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金型の短納期化・生産キャパアップ金型の短納期化・生産キャパアップ

現地金型ﾒｰｶｰ

台湾、韓国等の
アセンブリハウス ＴＯＷＡ新規装置、金型

リピート金型

・金型の追加注文が現地金型メーカーに流れていた

・金型の短納期対応を強化
リピート金型の納期 従来８～１２週間→４週間に短縮

・金型の生産キャパアップ

TOWA金型売上と同程度の市場が存在

今まで取り溢していたリピート金型需要を奪取
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九州事業所第２工場建設九州事業所第２工場建設

総敷地面積 10,938㎡

工場床面積 2,619㎡
増築部分 3,937㎡
合計 6,556㎡

着工 ２００８年１２月
竣工 ２００９年 ９月

投資総額 ２３億円
（建物・機械装置等含む）
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ｼﾝｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ新装置ｼﾝｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ新装置の市場投入の市場投入
一括封止工程の需要拡大に対応・自社製ダイサー搭載

ｼﾝｷﾞｭﾚｰｼｮﾝ工程

半導体を一括で樹脂封止半導体を一括で樹脂封止
したものを個別に切り分けるしたものを個別に切り分ける
工程です。工程です。

２００８年１１月 新装置を市場投入

装置名「ＦＭＳ」
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最先端パッケージ（多段スタック、極薄）向けとして開発
従来パッケージにもコスト削減効果大
・基板の大型化対応（1個当たりの基板ｺｽﾄ低減）

・金の使用量削減
金線のﾜｲﾔｰ径25μ→16μ金使用量60％減

コンプレッションモールド量産機の市場投入コンプレッションモールド量産機の市場投入
原材料高に苦しむ半導体ﾒｰｶｰの生産コスト削減に寄与

装置名「ＰＭＣ-Ｓ」

２００９年１月
量産機を市場投入
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装置名「FFT１０３０Ｗ」

ＬＥＤ量産機の市場投入ＬＥＤ量産機の市場投入

ＬＥＤ装置・金型の今上期売上高
７.８億円

現状 プレス１台
↓

量産機 プレス４台を連結
生産能力が大幅向上

ＬＥＤメーカーからの強い要望

２００９年１月
量産機を市場投入
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プライベートショー開催プライベートショー開催

２００８年１１月１７日～１２月１０日
主要ユーザーを本社へご招待

機関投資家様・アナリスト様向け説明会
１２月２日（火）開催

13

TOWA Corporation

展示内容
・ＦＭＳ（シンギュレーション新装置）

・ＰＭＣ‐Ｓ（ｺﾝﾌﾟﾚｯｼｮﾝ量産機）

・ＹⅠＲ（Ｙ１Ｅの後継機）

・ＬＥＤ技術関連 等

※午後より京都東事業所の工場見学会を開催
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ご 静 聴 あ り が と う ご ざ い ま し た
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この資料についてのお問い合せ

TOWA株式会社 経営企画室

〒601-8105 京都市南区上鳥羽上調子町5

Tel : 075-692-0251

Fax: 075-692-0270

http://www.towajapan.co.jp/contact/i_ir/index.htm

本資料おける予想は、現在入手可能な情報から得られた情報に基づいており、

潜在的なリスクや不確実性が含まれております。

実際の業績は、様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご承知おきください。
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